
附件
中国电子学会青年科学家论坛之第四届半导体青年学术会议日程
一、主论坛日程
	开幕式(2023/5/5)

	时间
	嘉宾致辞
	主持人

	08:45-09:00
	
	刘琦

	主论坛报告

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	09:00-09:30
	大会报告
	集成芯片——构建高算力基础设施的新动力
	孙凝晖
	中国科学院计算技术研究所
	刘明

	09:30-10:00
	大会报告
	待定
	赵海军
	中芯国际集成电路制造有限公司
	

	10:00-10:20
	合影/茶歇

	10:20-10:50
	大会报告
	待定
	邓少芝
	中山大学
	刘明

	10:50-11:20
	大会报告
	航天集成电路研究与发展
	赵元富
	中国航天科技集团有限公司第九研究院
	

	11:20-12:10
	主题讨论
	未来芯片领域的主赛道和新赛道
	李明

	12:10-14:00
	午餐/墙报

	青年学者沙龙报告

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	14:00-14:05
	沙

龙

报

告
	低维半导体界面的新奇量子相
	娄文凯
	中国科学院半导体研究所
	唐江


魏钟鸣

	14:05-14:10
	
	基于窄禁带半导体异质结的自旋电子学应用
	寇煦丰
	上海科技大学
	

	14:10-14:15
	
	拓扑量子器件中磁矩调控与信息存储
	王译
	大连理工大学
	

	14:15-14:20
	
	可扩展栅控半导体量子计算
	曹刚
	中国科学技术大学
	

	14:20-14:25
	
	硅基量子光力学及其应用
	邓光伟
	电子科技大学
	

	14:25-14:30
	
	钙钛矿单晶的可控生长及其光电器件的集成
	雷雨声
	复旦大学
	

	14:30-14:35
	
	反式钙钛矿光伏器件
	张鸿
	复旦大学
	

	14:35-14:40
	
	二维强关联体系中红外响应
	王肖沐
	南京大学
	

	14:40-14:45
	
	晶格调控提升硅基钙钛矿材料稳定性研究
	王勇
	浙江大学杭州国际科创中心
	

	14:45-14:50
	
	胶体量子点红外探测器
	高亮
	华中科技大学
	

	14:50-14:55
	
	宽禁带半导体缺陷物理研究
	王蓉
	浙江大学杭州国际科创中心
	

	14:55-15:00
	
	MOS兼容SiO2/Si（100）上单晶GaN外延与光电集成
	魏同波
	中国科学院半导体研究所
	

	15:00-15:05
	
	Si衬底上GaN基电子材料中的缺陷物理及其调控研究
	杨学林
	北京大学
	

	15:05-15:10
	
	基于植入式柔性神经电极的脑控控脑双向脑机接口
	孙鎏炀
	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
	

	15:10-15:15
	
	单细胞检测与微传感器
	陈健
	中国科学院空天信息创新研究院
	

	15:15-15:20
	
	柔性生化信息界面
	王婷
	南京邮电大学
	

	15:20-15:25
	
	多模态半导体传感集成系统
	王丽丽
	中国科学院半导体研究所
	

	15:25-15:30
	
	柔性织物显示系统
	陈培宁
	复旦大学
	

	15:30-15:50
	茶歇/墙报

	15:50-15:55
	沙

龙

报

告
	电化学晶体管传感器及其集成可穿戴应用
	张世明
	香港大学
	王欣然


韩银和

	15:55-16:00
	
	单质新原理开关器件
	朱敏
	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
	

	16:00-16:05
	
	铪基铁电阵列温度特性的机理及调控策略研究
	龚天成
	中国科学院微电子研究所
	

	16:05-16:10
	
	双栅铟钾锌氧晶体管动态随机存储器
	杨冠华
	中国科学院微电子研究所
	

	16:10-16:15
	
	基于打印Epsilon结构晶体管的物理不可克隆函数
	王宏
	西安电子科技大学
	

	16:15-16:20
	
	忆阻器集成及计算研究
	许晓欣
	中国科学院微电子研究所
	

	16:20-16:25
	
	基于二维材料的感知-存储-计算器件
	田禾
	清华大学
	

	16:25-16:30
	
	基于金属氧化物的尖峰编码视觉神经元
	万昌锦
	南京大学
	

	16:30-16:35
	
	新型神经元器件、电路及应用
	张续猛
	复旦大学
	

	16:35-16:40
	
	类脑计算芯片的挑战和机遇
	邓磊
	清华大学
	

	16:40-16:45
	
	自旋存算一体技术
	张悦
	北京航空航天大学
	

	16:45-16:50
	
	存算一体电路、架构与系统设计
	陈晓明
	中国科学院计算技术研究所
	

	16:50-16:55
	
	多Chiplet集成的存算一体芯片与系统
	陈迟晓
	复旦大学
	

	16:55-17:00
	
	12位1.5吉赫兹单通道高速高能效模数转换器
	沈易
	西安电子科技大学
	

	17:00-17:05
	
	用于高速数据接口的多模式宽范围时钟与数据恢复电路
	赵潇腾
	西安电子科技大学
	








二、专题论坛日程
	会场一（专题论坛一）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:05-08:30
	邀请报告
	Effects of band coupling in Cu-based semiconductors
	魏苏淮
	北京计算科学研究中心
	骆军委

	08:30-08:55
	邀请报告
	半导体迁移率的第一性原理计算方法
	李武
	深圳大学
	

	08:55-09:20
	邀请报告
	微纳电子器件及集成电路多物理场耦合仿真方法
	赵文生
	杭州电子科技大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	非易失信息存储材料的超快结构转变动力学研究
	陈念科
	吉林大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	多场效应下氧空位传输机制及RRAM阻变器件三维仿真
	李阳
	鹏城实验室
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	后摩尔时代的研究范式探讨
	王润声
	北京大学
	李泠

	10:45-11:10
	邀请报告
	半导体器件数值模拟的有限元方法研究进展
	崔涛
	中国科学院数学与系统科学研究院
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	宽带隙半导体中点缺陷相关局域特性的第一性原理计算
	石林
	盐城工学院
	

	11:35-11:50
	口头报告
	材料的超快动力学过程及其X射线瞬态吸收谱的理论模拟
	王涵
	上海科技大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	基于线性Rashba自旋轨道耦合效应的锗空穴量子比特超快操控
	管闪
	中国科学院半导体研究所
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	Large scale first principles calculations for semiconductor researches
	汪林望
	中国科学院半导体研究所
	李贤斌

	13:55-14:20
	邀请报告
	环栅纳米线晶体管的物理特性和器件电路协同仿真研究
	吴振华
	中国科学院微电子研究所
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	二维笼目半导体的电子态及调控
	孙家涛
	北京理工大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	后摩尔紧凑模型与可靠集成设计
	汪令飞
	中国科学院微电子研究所
	

	15:10-15:25
	口头报告
	半导体量子级联激光器发光谱的本征线宽
	屈媛
	内蒙古大学
	

	15:25-15:40
	口头报告
	无序高聚物中的载流子输运物理
	王嘉玮
	中国科学院微电子研究所
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	半导体中的非线性光学效应及调控
	黄兵
	北京计算科学研究中心
	向都

	16:10-16:35
	邀请报告
	Overcoming the doping limit in semiconductors via illumination
	邓惠雄
	中国科学院半导体研究所
	

	16:35-16:50
	口头报告
	半导体材料光力耦合的理论与计算研究
	周健
	西安交通大学
	

	16:50-17:05
	口头报告
	面内磁化体系中的拓扑自旋结构
	高南
	中国科学技术大学
	

	17:05-17:20
	口头报告
	Development of defect evaluation methods and exploration of doping strategy of two-dimensional semiconductors
	王丹
	北京理工大学
	

	17:20-17:35
	口头报告
	过渡金属氧化物中光生载流子自陷动力学
	杨晔
	厦门大学
	




	会场二（专题论坛二）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	Altermagnetic spin splitting torque and its inverse effect
	宋成
	清华大学
	赵巍胜

	08:55-09:20
	邀请报告
	原子级薄亚铁磁性ε-Fe2O3的磁畴构型及其调制
	薛武红
	山西师范大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	自旋轨道矩器件磁化翻转的时间分辨探测
	王钰言
	清华大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	磁隧道结中反铁磁的电学操控和检测
	杜奥
	北京航空航天大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	拓扑磁性材料与器件
	杜海峰
	中国科学院强磁场科学中心
	李永庆

	10:45-11:10
	邀请报告
	层状CrCl3中磁振子与微波谐振腔的耦合及自旋流
	柏利慧
	山东大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	二维材料在自旋电子器件中的应用
	于国强
	中国科学院物理研究所
	

	11:35-12:00
	邀请报告
	铁磁碲化铬薄膜的高质量制备、室温铁磁性及其输运行为研究
	王学锋
	南京大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	磁斯格明子：从自旋拓扑到功能器件
	江万军
	清华大学
	寇煦丰

	13:55-14:20
	邀请报告
	可编程纳米磁体运算
	罗昭初
	北京大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	电流驱动交换偏置场翻转及其在MRAM中的应用
	彭守仲
	北京航空航天大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	高性能晶圆级SOT-MRAM阵列集成和挑战
	刘宏喜
	致真存储（北京）科技有限公司
	

	15:10-15:25
	口头报告
	Asymmetric SOT switching induced by inplane magnetic fields in MTJ-compatible Ta/CoFeB/MgO structures
	姜柏青
	中国科学院微电子研究所
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	变铁性
	董帅
	东南大学
	寇煦丰

	16:10-16:35
	邀请报告
	自旋输运的第一性原理计算
	袁喆
	北京师范大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	面向高速、低功耗存储应用的全光翻转材料及器件研究
	林晓阳
	北京航空航天大学
	

	17:00-17:25
	邀请报告
	关联氧化物超晶格中的对称性破缺
	翟晓芳
	上海科技大学
	

	17:25-17:40
	口头报告
	基于拓扑绝缘体/二维铁磁异质结的可调人工神经网络元器件
	黄浦阳
	上海科技大学
	




	会场三（专题论坛三）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	硅基半导体量子点自旋量子比特操控研究
	李海欧
	中国科学技术大学
	徐洪起

	08:55-09:20
	邀请报告
	基于超导电路的量子比特控制和读取
	林志荣
	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	硅基集成光学量子计算技术：芯片、系统与应用
	强晓刚
	军事科学院国防科技创新研究院
	

	09:45-10:00
	口头报告
	碳化硅色心量子调控和量子精密测量
	王俊峰
	四川大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	半导体自旋与拓扑量子器件
	徐洪起
	北京大学
	曹刚

	10:45-11:10
	邀请报告
	Growth and Application of Si-Based Semiconductor Quantum Computing Materials
	王桂磊
	北京超弦存储器研究院
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	锗基二维空穴气的量子电容测量
	裴天
	北京量子信息科学研究院
	

	11:35-11:50
	口头报告
	半导体-超导体复合器件的输运特性研究
	王积银
	北京量子信息科学研究院
	

	11:50-12:05
	口头报告
	二能级体系动力学的严格解及其在量子点操控中的应用
	薛正远
	华南师范大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	量子计算云平台与量子模拟
	范桁
	中国科学院物理研究所
	林志荣

	13:55-14:20
	邀请报告
	硅基单原子量子计算和量子模拟
	贺煜
	南方科技大学/深圳国际量子研究院
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	硅量子点中的自旋电学操控理论
	黄培豪
	南方科技大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	Computation by quantum simulations
	李晓鹏
	复旦大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	基于半导体量子点的几何量子门鲁棒调控
	张程贤
	广西大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	基于拓扑量子材料的忆阻器件研究
	张成
	复旦大学
	李海欧

	16:10-16:35
	邀请报告
	拓扑Lifshitz相变中发现一维外尔费米子
	袁翔
	华东师范大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	基于低维结构的微纳电-声复合器件
	宋骧骧
	中国科学技术大学苏州高等研究院
	

	17:00-17:15
	口头报告
	高质量平面拓扑器件的纳米线掩膜工艺
	张泼
	北京量子信息科学研究院
	

	17:15-17:30
	口头报告
	高迁移率硅基应变锗量子阱二维空穴气异质结制备研究
	孔真真
	中国科学院微电子研究所
	

	17:30-17:45
	口头报告
	片上集成半导体参量放大器的表征及信号放大读出
	徐永强
	中国科学技术大学
	

	17:45-18:00
	口头报告
	An Optimized Quantum Searching Algorithm and its Realization
	曾怡
	武汉大学
	




	会场四（专题论坛四）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	全钙钛矿叠层太阳能电池
	赵德威
	四川大学
	游经碧

	08:55-09:20
	邀请报告
	纳米材料及光催化应用
	王智杰
	中国科学院半导体研究所
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	高效反型钙钛矿太阳电池
	方俊锋
	华东师范大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	多晶钙钛矿薄膜晶界载流子复合及晶界钝化
	倪朕伊
	浙江大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	载流子输运调控提升钙钛矿太阳能电池的光伏性能研究
	刘明侦
	电子科技大学
	游经碧
谭海仁

	10:45-11:10
	邀请报告
	钙钛矿电池晶界残余碘化铅和界面的调控
	方国家
	武汉大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	柔性钙钛矿太阳能电池界面与结晶问题研究
	史彦涛
	大连理工大学
	

	11:35-12:00
	邀请报告
	钙钛矿半导体界面电子结构与光伏器件能量损失
	保秦烨
	华东师范大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	有机无机钙钛矿太阳能电池稳定性研究
	詹义强
	复旦大学
	谭海仁

	13:55-14:20
	邀请报告
	高性能有机光伏材料与器件
	朱晓张
	中国科学院化学研究所
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	基于隧穿氧化钝化接触的钙钛矿/硅叠层太阳电池研究进展
	叶继春
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	高效稳定钙钛矿光伏关键材料及其产业化
	高进伟
	华南师范大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	离子束半导体催化材料缺陷调控及其应用
	贺栋
	武汉大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	代谢物超分子组装仿生功能材料的合成及应用
	杨如森
	西安电子科技大学
	潘曹峰

	16:10-16:35
	邀请报告
	X射线激发分子的光物理机制、激发态调控及其在多（高）能谱X射线成像中的应用探索
	杨旸
	浙江大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	新型钙钛矿半导体材料性能调控及在光电器件中应用
	常晶晶
	西安电子科技大学
	

	17:00-17:25
	邀请报告
	热蒸发CsPbI3无机钙钛矿太阳能电池研究
	陈超
	华中科技大学
	

	17:25-17:40
	口头报告
	富硫氛围下CuPbSbS3薄膜制备及其光伏性能研究
	蒋青松
	淮阴工学院
	




	会场五（专题论坛五）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	新型二维材料的制备，构筑与性质研究
	周家东
	北京理工大学
	周鹏

	08:55-09:20
	邀请报告
	用于单片集成电路的二维半导体精准的p、n掺杂
	叶堉
	北京大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	二维半导体的规模化范德华集成工艺
	刘渊
	湖南大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	二维半导体外延生长
	李涛涛
	南京大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	全二维范德华异质结电子学器件
	张铮	
	北京科技大学
	廖蕾

	10:45-11:10
	邀请报告
	二维超快闪存器件与应用
	刘春森
	复旦大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	铁电场调控的低维半导体光电探测器件
	王旭东
	中国科学院上海技术物理研究所
	

	11:35-11:50
	口头报告
	二维半导体异质结的可控电子束掺杂及器件研究
	石武
	复旦大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	应变二维晶体管的制备及输运机制研究
	向都
	复旦大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	低维半导体载流子动力学与器件应用
	王枫秋
	南京大学
	倪振华

	13:55-14:20
	邀请报告
	低维氮化物半导助力可穿戴物联网与大健康
	陶立
	东南大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	低维异质集成光电材料与器件
	王琳
	南京工业大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	非Cd/Pb核壳量子点及其电致发光器件
	[bookmark: _Toc111034641]申怀彬
	河南大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	新型室温高灵敏红外探测器
	王振
	中国科学院上海技术物理研究所
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	新型低维异质结与智能器件
	梁世军
	南京大学

	刘春森

	16:10-16:35
	邀请报告
	新型红外光电探测器及其智能化探索
	苗金水
	中国科学院上海技术物理研究所
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	面向智能应用的新结构电子器件

	王振兴
	中国科学院国家纳米科学中心
	

	17:00-17:15
	口头报告
	硼烯二维原子晶体材料的制备、传感器件构筑和性能调控
	台国安
	南京航空航天大学
	

	17:15-17:30
	口头报告
	二维共振隧穿晶体管及其电/ 磁学性质表征
	郑守君
	北京理工大学
	

	17:30-17:45
	口头报告
	低维原子自旋功能结构制造及应用研究
	郭浩
	中北大学
	




	会场六（专题论坛六）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	碲镉汞材料及器件研究进展
	李艳辉
	昆明物理研究所
	王建禄

	08:55-09:20
	邀请报告
	室温运行胶体量子点中波红外探测与成像技术
	陈梦璐
	北京理工大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	红外多维感知探测技术
	周易
	中国科学院上海技术物理研究所
	

	09:45-10:00
	口头报告
	A Molecular Optomechanical Nanocavity Platform for Continuous-Wave Mid-Infrared to Visible Frequency Upconversion
	陈文
	华东师范大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	面向感存算一体化的二维材料信息器件
	赵昱达
	浙江大学
	王竞立

	10:45-11:10
	邀请报告
	神经形态光电离子器件
	蒋杰
	中南大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	感存算一体化光电器件
	付晓
	中国科学院上海技术物理研究所
	

	11:35-11:50
	口头报告
	新型光电子器件与视觉计算
	郝昊
	国防科技大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	Exciton emission in molybdenum telluride homobilayers with fine-tuned twist-angles
	别亚青
	中山大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	四六族低维半导体材料与偏振光探测器
	魏钟鸣
	中国科学院半导体研究所
	皮孝东

	13:55-14:20
	邀请报告
	锑化物低维结构与光电器件
	杨再兴
	山东大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	低维范德华异质结构与器件
	秦敬凯
	哈尔滨工业大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	硅范德华异质结光电探测器
	徐杨
	浙江大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	二维半导体材料制备与场调制光电效应研究
	王泽高
	四川大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	QLED器件工作机理和老化分析
	钟海政
	北京理工大学
	唐江

	16:10-16:35
	邀请报告
	钙钛矿X射线探测器：时间响应特性及调控
	牛广达
	华中科技大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	高性能有机/钙钛矿光电探测材料与器件及其应用研究
	沈亮
	吉林大学
	

	17:00-17:25
	邀请报告
	二维有机半导体晶体
	李昀
	南京大学
	

	17:25-17:50
	邀请报告
	直接转换型卤化物钙钛矿辐射探测器件
	方彦俊
	浙江大学
	

	17:50-18:05
	口头报告
	热蒸发钙钛矿发光二极管及显示面板应用研究
	罗家俊
	华中科技大学
	




	会场七（专题论坛七）2023/5/6

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	氮化物半导体异质结构中二维电子气的自旋输运性质
	唐宁
	北京大学
	刘斌

	08:55-09:20
	邀请报告
	显示用 Micro-LED 技术进展 
	黄凯
	厦门大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	超宽禁带氧化镓功率电子器件研究进展 
	徐光伟
	中国科学技术大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	可调开启电压和反向泄漏电流的金属氮化物双阳极AlGaN/GaN 异质结构肖特基势垒二极管
	王霄
	江南大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	Micro-LED 超高速光通信与新型全彩显示技术 
	田朋飞
	复旦大学
	刘斌

	10:45-11:10
	邀请报告
	AlN基材料缺陷调控及光电器件研究
	孙晓娟
	[bookmark: _GoBack]中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	超宽禁带半导体氧化镓功率器件研制进展 
	周弘
	西安电子科技大学
	

	11:35-11:50
	口头报告
	高斯开关氮化镓栅极驱动芯片
	杨畅
	广东工业大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	硅基III-V光电子器件关键技术研究
	温鹏雁
	同济大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	高速蓝绿光通信光源
	汪莱
	清华大学
	张进成

	13:55-14:20
	邀请报告
	宽禁带半导体 SiC IGBT 器件载流子输运研究 
	张峰
	厦门大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	宽禁带半导体氮化镓材料及集成器件
	宁静
	西安电子科技大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	硅基氮化镓半导体材料与器件
	孙钱
	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
	

	15:10-15:25
	口头报告
	晶圆级Micro-LED芯片无接触电致发光检测技术进展
	吴朝兴
	福州大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	突破p型缺失和散热瓶颈的氧化镓异质集成材料与器件 
	叶建东
	南京大学
	龙世兵

	16:10-16:35
	邀请报告
	垂直型GaN功率电子器件：结构、工艺及动态性能
	杨树
	中国科学技术大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	氮化物界面物理研究
	刘志强
	中国科学院半导体研究所
	

	17:00-17:25
	邀请报告
	面向全氮化镓功率集成的高性能p/n沟道增强型MOSFET研究
	黄森
	中国科学院微电子研究所
	

	17:25-17:40
	口头报告
	基于氮化镓技术的功率集成设计
	陈映平
	复旦大学
	

	17:40-17:55
	口头报告
	β-Ga2O3 MOCVD 同质外延与 SBD 器件研究
	张晓东
	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
	

	17:55-18:10
	口头报告
	免金属镀膜无损时域热反射法表征氮化镓外延材料热物性
	袁超
	武汉大学
	




	会场一（专题论坛八）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	柔性压力传感器
	潘力佳
	南京大学
	潘曹峰

	08:55-09:20
	邀请报告
	基于离子筛分效应的超级电容器二极管
	兰伟
	兰州大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	柔性人机交互传感器
	毛彦超
	郑州大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	新型电位式传感器及电子皮肤的设计、构建与应用
	吴晓东
	四川大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	低维半导体传感：从材料、器件到机器人触觉构建
	潘曹峰
	中国科学院北京纳米能源与系统研究所
	潘力佳

	10:45-11:10
	邀请报告
	柔性神经形态基础器件及其应用技术研究
	陈琳
	复旦大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	基于忆阻器的柔性感存算一体技术
	王明
	复旦大学
	

	11:35-11:50
	口头报告
	柔性透明忆阻器类脑芯片中ITO电极的铟离子输运机制研究
	钱凯
	山东大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	柔性微纳智能感知器件与系统
	化麒麟
	北京理工大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	基于永磁材料的柔性电子器件和磁性材料调控技术
	黄显
	天津大学
	兰伟

	13:55-14:20
	邀请报告
	面向柔性脑机接口应用的万级CMOS 高信噪成像与体内可靠性研究
	宋恩名
	复旦大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	单分子层的可控生长及在电路中的应用
	李蒙蒙
	中国科学院微电子研究所
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	MXene材料的带隙调控及其在柔性光电探测器件中的应用
	李腊
	北京理工大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	新型柔性可拉伸有机电化学晶体管及其应用
	黄伟
	电子科技大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	形状可编程柔性表面
	王禾翎
	清华大学
	黄显

	16:10-16:35
	邀请报告
	基于溶液法氧化物半导体在有源柔性传感器阵列中的应用
	朱博文
	西湖大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	智能柔性传感系统：从感知到认识
	李阳
	山东大学
	

	17:00-17:15
	口头报告
	液态金属的图案化制备与可拉伸器件研究
	孔德圣
	南京大学
	

	17:15-17:30
	口头报告
	微纳传感器及柔性集成系统
	林苑菁
	南方科技大学
	

	17:30-17:45
	口头报告
	基于无线与智能生物电子的数字化创伤管理
	熊泽
	上海科技大学
	




	会场二（专题论坛九）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	高频率稳定性MEMS谐振器
	吴国强
	武汉大学
	王军波

	08:55-09:20
	邀请报告
	集传感、能源与信息功能的InGaZnO基集成微系统
	黄晓东
	东南大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	铁电物理MEMS器件与系统研究
	丑修建
	中北大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	光模态局域化加速度传感
	丰宇
	齐鲁空天信息研究院 
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	用于智能疾病诊断系统的多通道柔性感知传感器及其应用
	薛宁
	中国科学院空天信息创新研究院
	陶虎

	10:45-11:10
	邀请报告
	纳米敏感薄膜与集成传感器技术
	太惠玲
	电子科技大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	多模态神经信号传感器件
	盛兴
	清华大学
	

	11:35-11:50
	口头报告
	基于二维敏感材料的新型场效应晶体管传感器
	魏大程
	复旦大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	亚毫米尺度、多材料集成的三维机器人
	韩梦迪
	北京大学
	太惠玲

	13:55-14:20
	邀请报告
	微型光谱感知器件
	徐晓宝
	东南大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	MEMS气体传感器的设计、制造与敏感机制研究
	许鹏程
	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	本征可拉伸电子材料的单片式微光刻集成技术
	郑雨晴
	北京大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	SOI热压阻谐振器的晶圆级封装工艺研究
	司朝伟
	中国科学院半导体研究所
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	生物硅基光电子技术与应用
	陈昌
	上海微技术工业研究院
	许鹏程

	16:10-16:35
	邀请报告
	可植入光电双模态柔性神经接口器件
	康晓洋
	复旦大学
	

	16:35-16:50
	口头报告
	气敏传感器的表界面工程及痕量气体检测应用
	许适溥
	松山湖材料实验室
	

	16:50-17:05
	口头报告
	Flexible E-skin Based on Triboelectrification for Tactile Imaging
	王新
	河南大学
	




	会场三（专题论坛十）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	类脑计算机基础软件：架构与实践
	潘纲
	浙江大学
	刘钢

	08:55-09:20
	邀请报告
	类脑芯片KA200赋能计算(拟)
	华宝洪
	北京灵汐科技有限公司
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	基于忆阻器的单片三维集成技术研究
	唐建石
	清华大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	基于原位场调控的感算一体视网膜形态器件
	陈旭东
	南开大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	基于忆阻器的储池计算
	尚大山
	中国科学院微电子研究所
	唐建石

	10:45-11:10
	邀请报告
	纳米离子型忆阻器及其神经形态计算功能研究
	朱小健
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	基于阻变器件和深度信念神经网络的存内学习
	王伟
	鹏程实验室
	

	11:35-11:50
	口头报告
	原位透射电镜调控VO2中的金属绝缘转变
	程少博
	郑州大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	基于忆阻器的高能效无线数据传输系统
	王聪
	南京大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	基于忆阻器的高阶复杂度类脑计算
	杨玉超
	北京大学
	尚大山

	13:55-14:20
	邀请报告
	类脑智能感知及计算的产业发展及应用
	乔宁
	SynSense时识科技
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	基于高质量铁电外延薄膜的忆阻器用于类脑神经计算
	闫小兵
	河北大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	氧化物基忆阻材料与神经形态器件
	王中强
	东北师范大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	工业级神经形态器件发展介绍
	童祎
	材料科学姑苏实验室
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	基于新型量子信息材料物态调控的存算一体器件设计
	孙林锋
	北京理工大学
	王伟

	16:10-16:35
	邀请报告
	智能视觉感算一体神经形态器件与系统
	周菲迟
	南方科技大学
	

	16:35-17:00
	邀请报告
	面向类脑计算的氧化物材料、物理与器件
	葛琛
	中国科学院物理研究所
	

	17:00-17:25
	邀请报告
	基于离子束的忆阻器性能调控研究
	李文庆
	武汉大学
	

	17:25-17:40
	口头报告
	二维铁电材料与神经形态器件
	刘富才
	电子科技大学
	

	17:40-17:55
	口头报告
	基于二维材料Duplex器件架构的原位机器学习
	宁宏凯
	南京大学
	




	会场四（专题论坛十一）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	高算力的存算一体异构计算系统
	高滨
	清华大学
	吴华强

	08:55-09:20
	邀请报告
	高能效异质及混合存内计算电路设计
	孙亚男
	上海交通大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	近似存算一体技术的纵向集成
	贾弘洋
	清华大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	面向稀疏Transformer算法的存算一体架构与电路设计
	刘诗玮
	复旦大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	面向AI的高能效SRAM存内计算宏单元设计
	司鑫
	东南大学
	叶乐

	10:45-11:10
	邀请报告
	先进工艺下SRAM设计技术
	薛晓勇
	复旦大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	SRAM存内计算芯片的编译器设计及其计算误差分析
	杜力
	南京大学
	

	11:35-12:00
	邀请报告
	面向边缘AI的差值求和SRAM存算一体芯片设计
	马宇飞
	北京大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	三维集成技术驱动的新型架构计算芯片研究
	杨建国
	中国科学院微电子研究所
	窦春萌

	13:55-14:20
	邀请报告
	基于忆阻器的多值存算图像识别硬件加速研究
	张跃军
	宁波大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	基于可编程二极管阵列的并行存内逻辑
	陈冰
	浙江大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	感知端存算一体芯片及应用
	康旺
	北京航空航天大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	A Novel Read Circuit for RRAM Based on RC Delay Effect
	叶佳宝
	浙江大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	基于稀疏技术的高能效存算一体芯片设计
	岳金山
	中国科学院微电子研究所
	黄张成

	16:10-16:25
	口头报告
	GraphRing：通信优化的大规模图计算架构
	李泽润
	中国科学院计算技术研究所
	

	16:25-16:40
	口头报告
	面向神经脉冲分类的事件驱动型存算一体处理器
	姜皓
	复旦大学
	

	16:40-16:55
	口头报告
	FSPA：一种基于铁电场效应晶体管的稀疏矩阵稠密向量乘法加速器
	张啸宇
	中国科学院计算技术研究所
	




	会场五（专题论坛十二）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	基于只读存储器的存内计算：高密度与高灵活度如何兼得？
	李学清
	清华大学
	刘勇攀

	08:55-09:20
	邀请报告
	纳米级超高速模数转换器集成电路设计挑战
	刘术彬
	西安电子科技大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	近阈值宽电压高能效集成电路设计技术
	单伟伟
	东南大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	基于复用技术的超低功耗无线通信 RFIC 设计
	许凯
	复旦大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	存内计算的跨层次协同设计与自动化
	孙广宇
	北京大学
	杨帆

	10:45-11:10
	邀请报告
	代码化模拟电路敏捷设计环境
	叶佐昌
	清华大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	混合粒度可重构加速器的敏捷生成
	罗国杰
	北京大学
	

	11:35-11:50
	口头报告
	高维模拟集成电路设计参数自动优化方法
	毕朝日
	复旦大学
	

	11:50-12:05
	口头报告
	全印刷低功耗有机薄膜晶体管与放大电路
	蒋琛
	清华大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	专用处理器敏捷设计：从架构设计到芯粒集成
	王颖
	中国科学院计算技术研究所
	孙广宇

	13:55-14:20
	邀请报告
	人工智能在器件模型和模拟电路参数优化中的应用研究
	陆叶
	复旦大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	后摩尔时代的全芯片级敏捷签核验证
	卓成
	浙江大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	Design of low-voltage PLL and low-jitter low-power PAM4 CDR
	张钊
	中国科学院半导体研究所
	

	15:10-15:25
	口头报告
	高速高精度Pipelined-SAR ADC
	江文宁
	复旦大学
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:10
	邀请报告
	The Floating Inverter Amplifier
	唐希源
	北京大学
	李学清

	16:10-16:25
	口头报告
	高能效光学脑机接口芯片关键技术
	赵健
	上海交通大学
	

	16:25-16:40
	口头报告
	Wideband Continuous-Time MASH Delta-Sigma Modulators: Where is the Journey going?
	祁亮
	上海交通大学
	

	16:40-16:55
	口头报告
	芯片物理电路热电行为的大规模微介观模拟与自主软件研发
	侯超峰
	中国科学院过程工程研究所
	

	16:55-17:10
	口头报告
	基于标准CMOS工艺的16通道高压恒流无线神经刺激芯片
	吕宏鸣
	上海科技大学
	




	会场六（专题论坛十三）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	多芯粒集成众核芯片存储子系统优化方法初探
	王小航
	浙江大学
	韩银和

	08:55-09:20
	邀请报告
	芯粒系统互连网络设计与优化
	尹捷明
	南京邮电大学
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	多芯粒集成处理器的挑战与技术探索
	许浩博
	中国科学院计算技术研究所
	

	09:45-10:00
	口头报告
	多片上网络跨芯粒互连容错方法研究
	何甜
	电子科技大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	GPU Chiplet实践中的心得
	张凌岚
	壁仞科技
	唐杉

	10:45-11:10
	邀请报告
	硅基射频微系统三维集成技术
	刘晓贤
	西安电子科技大学
	

	11:10-11:25
	口头报告
	多芯粒集成存算一体人工智能芯片
	朱浩哲
	复旦大学
	

	11:25-11:40
	口头报告
	智能集成芯片敏捷定制技术
	王梦迪
	中国科学院计算技术研究所
	

	11:40-12:05
	邀请报告
	高能效神经拟态计算与类脑芯片
	邹卓
	复旦大学
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	射频电路与封装系统的多物理场分析
	唐旻
	上海交通大学
	唐旻

	13:55-14:20
	邀请报告
	基于Chiplet的微系统可重构集成技术
	单光宝
	西安电子科技大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	混合键合的工艺、材料和可靠性问题探讨
	李力一
	东南大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	2.5D/3D集成电路电磁快速建模算法
	杨顺川
	北京航空航天大学
	

	15:10-15:35
	邀请报告
	算力时代的先进封装技术
	徐健
	奇异摩尔
	

	15:35-15:55
	茶歇

	15:55-16:20
	邀请报告
	From Backplane to Chiplet：芯片间短程射频互联技术
	杜源
	南京大学
	陈迟晓

	16:20-16:45
	邀请报告
	应用于Chiplet的高电流密度集成电源芯片
	姜俊敏
	南方科技大学
	

	16:45-17:10
	邀请报告
	多源能量获取集成电路研究
	钱利波
	西安电子科技大学杭州研究院
	

	17:10-17:25
	口头报告
	面向2.5D集成的全数字片间互连电路（PHY）设计
	伊腾岳
	张江实验室
	

	17:25-17:40
	口头报告
	低功耗全数字锁相环设计技术
	刘言
	复旦大学
	




	会场七（专题论坛十四）2023/5/7

	时间
	报告类型
	题目
	报告人
	单位
	主持人

	08:30-08:55
	邀请报告
	Two-dimensional devices and integration towards the silicon lines
	周鹏
	复旦大学
	王欣然

	08:55-09:20
	邀请报告
	堆叠纳米片GAA晶体管CMOS集成技术研究
	殷华湘
	中国科学院微电子研究所
	

	09:20-09:45
	邀请报告
	基于氧化物半导体器件的逻辑与存储单片三维集成
	司梦维
	上海交通大学
	

	09:45-10:00
	口头报告
	低功耗负量子电容晶体管器件
	朱颢
	复旦大学
	

	10:00-10:20
	茶歇

	10:20-10:45
	邀请报告
	新原理超低功耗隧穿和铁电器件及应用
	黄芊芊
	北京大学
	王欣然

	10:45-11:10
	邀请报告
	后摩尔时代铪基铁电材料科学和器件物理
	李秀妍
	上海交通大学
	

	11:10-11:35
	邀请报告
	三维高密度闪存可靠性协同优化与微缩化关键技术研究
	陈杰智
	山东大学
	

	11:35-11:50
	口头报告
	氧化铪基阻变存储器导电细丝微结构动态演变行为分析
	张颖
	中国科学技术大学
	蔡一茂

	11:50-12:05
	口头报告
	CMOS工艺兼容的SOT-MRAM器件研究
	杨美音
	中国科学院微电子研究所
	

	12:05-13:30
	午餐

	13:30-13:55
	邀请报告
	基于忆阻器的储池计算
	王中锐
	香港大学
	蔡一茂

	13:55-14:20
	邀请报告
	三维忆阻系统集成与应用
	林芃
	浙江大学
	

	14:20-14:45
	邀请报告
	基于自选通忆阻器的TCAM及其存内搜索应用
	李祎
	华中科技大学
	

	14:45-15:10
	邀请报告
	自旋霍尔逻辑器件的研究
	张岱南
	电子科技大学
	

	15:10-15:25
	口头报告
	无隧穿层堆栈的非易失性多级存储器
	马鹏飞
	齐鲁空天信息研究院
	

	15:25-15:45
	茶歇

	15:45-16:00
	口头报告
	多值存储铁电场效应晶体管NAND阵列的稳定读写操作实现
	玉虓
	之江实验室
	罗庆

	16:00-16:15
	口头报告
	一种基于22nm FDSOI的氧化铪铁电双栅场效应晶体管
	张子冲
	华中科技大学
	

	16:15-16:30
	口头报告
	二维铁电异质结器件：从存内计算到多功能集成
	陈祖信
	华南师范大学
	

	16:30-16:45
	口头报告
	二维层状铁电材料与存储器件
	袁硕果
	中国地质大学（武汉）
	

	16:45-17:00
	口头报告
	新型二维半导体器件的高场热输运特性研究
	李学飞
	华中科技大学
	

	17:00-17:15
	口头报告
	面向集成电路制造的聚合物导向自组装图形化工艺
	李自力
	复旦大学
	

	17:15-17:30
	口头报告
	多孔氧化硅基忆阻器的量子化电导效应与逻辑运算
	高勤
	北京航空航天大学
	



